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填表说明

1 本表适用于普通高等学校增设《普通高等学校本科专业目录》内专业（国家控制布点的专业除外）。

2 申请表限用A4纸张打印填报并按专业分别装订成册。

3 在学校办学基本类型、已有专业学科门类项目栏中，根据学校实际情况在对应的方框中画√。

4 本表由申请学校的校长签字报出。

5 申请学校须对本表内容的真实性负责。

1.普通高等学校增设本科专业基本情况表

	专业代码
	080710T
	专业名称
	集成电路设计与集成系统

	修业年限


	四年
	学位授予门类
	工学

	学校开始举办本科教育的年份
	1958年
	现有本科专业（个）
	78

	学校本年度

其他拟增设的

专业名称
	电子商务专业（管理学转工学）、工业工程专业（管理学转工学）、汉语言、集成电路设计与集成系统
	本校已设的相近本、专科专业及开设年份
	电子信息工程2002年

电子科学与技术1987年

通信工程1958年

微电子科学与工程2006年
光电信息科学与工程2011年

	拟首次招生时间

及招生数
	2016年

80人
	五年内计划

发展规模
	四年在校生人数320人

	师范专业标识

（师范S、兼有J）
	
	所在院系名称
	物理与信息工程学院

	高等学校专业设置评议专家组织审议意见
	（主任签字）

   年   月   日
	学校审批意见（校长签字）
	（盖章）

   年   月   日

	高等学校

主管部门形式

审核意见（根据

是否具备该专业办学条件、申请

材料是否真实等给出是否同意

备案的意见）
	（盖章）
                                     年   月  日


⒉学校基本情况表
	学校名称
	福州大学
	学校地址
	福州市福州地区大学新区学园路2号

	邮政编码
	350116
	校园网址
	www.fzu.edu.cn

	学校办学

基本类型
	□部委院校  □□□□√地方院校  □□√公办  □民办  □中外合作办学机构

	
	□□√大学    □学院   □独立学院   

	在校本科生总数
	24048人
	专业平均年招生规模
	70人

	已有专业

学科门类
	□哲学   □√经济学   □√法学   □教育学   □√文学    □历史学

□√理学   □√工学     □农学   □医学     □√管理学  □√艺术学

	专任教师

总数（人）
	1826人
	专任教师中副教授及以上职称教师数及所占比例
	1026人

56.2%

	学校简介和

历史沿革

（300字以内，无需加页）
	福州大学是国家“211工程”重点建设高校，福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年，现已发展成为一所以工为主、理工结合，理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
学校现有19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院。拥有1个国家重点学科，1个国家级重点（培育）学科，7个国家“211工程”重点学科建设项目，26个省级重点学科。已有11个博士后流动站，9个一级学科博士点，61个二级学科博士点，35个一级学科硕士点，147个二级学科硕士点，12个专业学位授权点。

学校占地面积5200余亩。现有公共用房总面积110余万平方米，体育运动场地面积20余万平方米。固定资产总值34.5亿元，其中教学科研仪器设备值8.6亿元。图书馆藏书近258万册，数字资源量75000 GB，电子图书13500 GB。学校网络中心是中国教育和科研计算机网福州主节点。


注：专业平均年招生规模=学校当年本科招生数÷学校现有本科专业总数

3.增设专业的理由和基础
	（简述学校定位、人才需求、专业筹建等情况）（无需加页）
一、学校定位
福建省地处东南沿海，是改革开放的先行地区，具有良好的产业发展和人才需求环境。福州大学作为福建省唯一一所省属211高校，紧抓海峡西岸经济建设的重要契机，根据建设区域性创业型大学的办学定位和“十二五”期间专业、学科的发展规划，大力整合校内原有的师资、实验室设备等教学资源，加强专业交叉与融合，优化人才培养方案，为福建省和东南地区的产业发展提供强有力的人才支撑。由物理与信息工程学院申报集成电路设计与集成系统本科专业，符合时代的要求，为海西的集成电路产业发展提供强有力的人才支撑。

二、人才需求

集成电路（IC）产业是信息产业的核心，是推动国民经济和社会信息化建设的关键，也是未来经济持续发展的重要基础，其产业规模和技术水平已成为一个国家或地区综合实力以及科技创新能力的重要标志。
为尽快满足福建省集成电路产业发展对高素质人才的迫切需求，根据《教育部国家发展改革委科技部工业和信息化部财政部国家外专局关于支持有关高校建设示范性微电子学院的通知》（教高函【2015】6号）的文件精神，福州大学成为首批筹备建设示范性微电子学院单位。
此次示范性微电子学院的筹建有利于推动落实我省《中国制造2025》行动计划和《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快产业转型升级的若干意见》中对集成电路产业的发展要求。福建省现有瑞芯微、贝莱特、新大陆、优迅、一丁芯、海矽微等集成电路设计企业。制造企业方面拥有福顺微、集顺微、莆田安特等6寸晶圆制造企业。目前福建省对集成电路产业布局整体投资超过600亿,福建省拟建3条8寸工艺线和2条12寸工艺线。但是根据福建省发展和改革委员会预测，随着我省集成电路产业的迅速发展，到2018年福建省集成电路设计的技术人才缺口将超过1600人，人才缺口将成为制约集成电路产业发展的一个主要瓶颈。目前福建省仅有厦门大学、华侨大学2所院校开设集成电路设计与集成系统本科专业，每年招收总人数仅100名，不能满足目前的人才需求。 
三、专业筹建

示范性微电子学院建设的首要要求是加快培养集成电路产业急需的工程型人才，为此学校与学院开展了大量的前期准备工作，前往清华大学、复旦大学、台湾成功大学、台湾长庚大学等国内高校对集成电路设计与集成系统专业建设情况进行调研，同时对瑞芯微、贝莱特、优迅、新大陆、一丁芯、福大海矽微等集成电路设计企业进行实地考察，并根据福建省发展和改革委员会对集成电路设计专业人才需求进行的科学预测，为开设本专业提供了参考条件。
福州大学物理与信息工程学院现拥有电子科学与技术一级学科博士学位授予点（下设物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学等二级学科博士学位点）、通信与信息系统二级学科博士学位授予点，以及电子科学与技术和通信与信息系统博士后科研流动站，同时拥有集成电路工程和电子通信与系统两个专业硕士学位点，目前相关专业每年硕士研究生招生规模约110名，博士生约12名。学院现拥有国家级集成电路人才培养基地、国家软件与集成电路国际人才（福州）培训基地、国家级实验教学示范中心――光电信息实验教学中心、省级实验教学示范中心――电子技术实验教学中心等资源，已有完善的微电子专业学科实验室。学院下辖的福建省集成电路设计中心（福建ICC）与福建省集成电路重点实验室也是集成电路设计与集成系统专业的一处重要的实践基地。自2007年起，福建省、福州市和福州大学先后向福建ICC投入8000多万元建立了集成电路设计软硬件平台、数字/FPGA测试实验室、射频通信测试实验室等设计测试平台，这些平台全部免费对教师和学生开放。

专业培养定位：本专业毕业生应成为具有专业知识面宽、技术基础深厚、素质高、知识更新能力和创新意识强、工程实践能力强，能在集成电路设计与集成系统相关领域从事科研、设计、开发与管理的高级专门人才。

已建有基础课和专业课实验室，其中专业课实验室有：集成电路设计实验室、半导体物理实验室、FPGA实验室、集成电路测试实验室等。
已经挂牌的实习基地：福州瑞芯微电子有限公司、睿矽微电子有限公司、福大海矽微电子有限公司、福州贝莱特微电子有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、一丁芯微电子有限公司、福建福顺微电子有限公司。
师资：现有专任教师24名，其中高级职称10人；具有博士学位的教师11人，另有6人正在攻读博士学位；具有外校教育经历占教学科研队伍总人数的58.3%；具有海外3个月以上学习工作经历12人，具有企业工程经历的有10人，40岁以下中青年教师占75%。至2014年，教师团队已经承担了30余项集成电路相关科研项目，包括：主持各级各类公共服务平台类建设项目共七项；参与973子项目两项；主持国家自然科学基金项目三项，参与两项；参与省科技计划重点项目一项；主持省科技计划重点项目一项；主持省自然科学基金重点项目一项，面上项目一项，青年项目两项。近三年专业教师获得福建省教学成果奖一等奖1次，福州大学教学成果奖特等奖一次、一等奖一次，教学优秀奖二等奖两次、三等奖一次，主持各级教改项目14项，发表各类论文60余篇，其中SCI、EI收录近20篇，共获得11项发明专利授权、14项实用新型专利授权、2项集成电路布图登记。
由此可见，无论在师资、实验条件、实习基地和人才需求等方面，设立集成电路设计与集成系统专业是可行的。



4.增设专业人才培养方案
	（包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程设置、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容）（如需要可加页）
一、学制和授予学位
1、学制：四年

2、授予学位：工学学士学位

二、培养目标
培养德、智、体全面发展、具备集成电路与集成系统领域内宽厚理论基础、实验能力和专业知识，能在数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成系统、嵌入式系统设计等领域从事研发、设计、制造、管理等方面工作，具有国际竞争力的优秀高级工程技术人才。 
三、业务基本要求
通过集成电路设计与集成系统的基本理论和基础知识的学习,使学生受到运用集成电路科学知识、方法进行科学研究和技术开发的基本训练，具有较强科学实验、科学思维能力和具备良好的科学素养，掌握大规模集成电路的设计的基本理论和方法，具有电路分析﹑工艺分析和版图设计等的能力。学生在毕业时应获得以下几方面的知识和能力:

1、掌握数学﹑物理等方面的基本理论和基本知识；

2、掌握电子电路、嵌入式系统等电路应用方面的基本理论和基本知识，树立电路系统的概念，具有电路系统的基本分析能力、设计与应用能力；

3、掌握数字集成电路、模拟集成电路设计的基本理论与设计方法，掌握数字、模拟集成电路版图设计的流程以及相关软件的应用； 

4、了解集成电路制造、封装、测试等方面的基本理论和基本知识；

5、熟悉国家电子产业政策﹑国内外有关的知识产权及其它法律法规；

6、了解VLSI和其它新型半导体器件的理论前沿，应用前景和最新发展动态以及电子产业发展状况；

7、掌握资料查询﹑文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法；具有一定实验设计，创造实验条件，整理﹑归纳分析实验结果的能力；

8、在毕业时应具有一门外语的综合应用能力。

四、主干课程
数字电路、模拟电路、信号与系统、半导体物理、电磁场、模拟集成电路原理、数字集成电路原理、数字集成电路CAD、模拟集成电路板图设计、逻辑设计与FPGA应用、微电子器件与工艺、微机原理、嵌入式系统及应用、片上系统（SOC）设计、集成电路可测性设计、电子系统设计等。
五、毕业最低学分要求

课程类别

学分数

占课内教学
总学分百分比

课
堂
教
学

必修课程

公共基础课

60

42.9%

学科基础课

38

27.2%

选修课程

专业限定选修课

23.5

16.7%

专业选修课
12.5

8.9%

全校性选修课

6

4.3%

小计

140

100%

集中性实践环节

22

毕业实习和毕业设计

18

合计

180

六、课程设置、各教学环节安排

1、必修课程
（1）公共基础必修课
开课单位

课程名称

学
分

学时数

按学期分配周学时

总
学
时

其中

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

实验

上机

1

2

1

2

1

2

1

2

马院

思想道德修养与法律基础 

2

32

2

马院

中国近现代史纲要 

1.5

24
2

学生处

形势与政策A 

1

16

2

学生处

形势与政策B 

1

16

2

外语

大学英语（一） 

3

48

4

外语

大学英语（二） 

3.5

56

4

外语

大学英语（三） 

3

48

4

外语

大学英语（四） 

3.5

56

4

体育

体育A 

1

24

2

体育

体育B 

1

24

2

体育

体育C 

1

24

2

体育

体育D 

1

24

2

军事

军事理论 

1.5

36

3

数计

高等数学B（上） 

5

80

7

数计

高等数学B（下） 

5.5

88

6

数计

线性代数 

2

32

2

数计

概率论与数理统计 

3

48

3

物信

大学物理（上） 

3

48

3

物信

大学物理（下） 

3.5

56

4

物信

大学物理实验（下） 

1
24

24

2

物信

大学物理实验（上） 

1.5

36

36

3

数计

C语言 

4

64

32

5

外语
英语拓展课
1
16
2
马院

毛泽东思想和中国特色社会主义
理论体系概论（上） 

2

32

2

马院

毛泽东思想和中国特色社会主义
理论体系概论（下） 

2

32

2

马院

马克思主义基本原理 

2

32

2

人文
大学生心理健康教育
0
32
2
图书馆

网络资源与信息检索 

1.5

24

10

2

学生处
大学生职业生涯规划与管理 
0
16
2
 
 
 
 
 
 
 
学生处
大学生就业与创业指导 
1
16
 
 
 
 
 
2
 
 
小计

61
1088
70
32
20
25
22
11
2
2
0
61
（2）学科基础必修课

开课单位

课程名称

学
分

学时数

按学期分配周学时

总
学
时

其中

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

实验

上机

1

2

1

2

1

2

1

2

机械
工程制图E 
2
32
12
2
 
 
 
 
 
 
 
物信
数理方法 
3
48
 
 
3
 
 
 
 
 
物信
数字电路实验 
0.5
12
12
 
 
2
 
 
 
 
 
物信
模拟电路实验 
1
24
24
 
2
 
 
 
 
 
 
物信
电磁场 
3
48
 
 
 
 
3
 
 
 
物信
单片机及智能系统设计 
2.5
40
10
 
 
2
 
 
 
 
 
物信
信号与系统B 
4
64
8
 
 
 
4
 
 
 
 
物信
数字电路B 
3
48
 
 
3
 
 
 
 
 
物信
半导体物理A 
3
48
6
 
 
 
 
3
 
 
 
物信
模拟电路 
4
64
 
4
 
 
 
 
 
 
物信
电路分析 
3
48
3
 
 
 
 
 
 
 
物信
电路分析实验 
0.5
12
12
2
 
 
 
 
 
 
 
物信
学科导论（微电子学） 
1
16
2
 
 
 
 
 
 
 
物信
微机原理与嵌入式系统基础 
3.5
56
12
 
 
 
4
 
 
 
 
物信
量子力学与固体物理 
4
64
 
 
 
4
 
 
 
 
小计

38
624
84
12
9
6
10
12
6
0
0
0
2、选修课程

（1）专业限定选修课（须修够23.5学分）

开课单位

课程名称

学
分

学时数

按学期分配周学时

总
学
时

其中

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

实验

上机

1

2

1

2

1

2

1

2

物信
模拟集成电路设计 
3
48
8
 
 
 
 
3
 
 
 
物信
微电子学概论 
2
32
 
 
 
2
 
 
 
 
物信
数字集成电路设计B 
3
48
8
 
 
 
 
 
3
 
 
物信
逻辑设计与FPGA 
3
48
20
 
 
 
 
3
 
 
 
物信
集成电路可测性设计 
2.5
40
20
 
 
 
 
 
3
 
 
物信
SOC设计 
2.5
40
10
 
 
 
 
 
 
3
 
物信
SPICE模拟设计与实验 
2
32
32
 
 
 
 
2
 
 
 
物信
集成电路制造工艺 
2.5
40
8
0
 
 
 
 
 
3
 
 
物信
半导体器件 
3
48
 
 
 
 
3
 
 
 
物信
集成电路封装 
2.5
40
 
 
 
 
 
 
3
 
小计
26
416
106
2
11
9
6
（2）专业选修课

（须修够12.5学分）

开课单位

课程名称

学
分

学时数

拟开课学期

总
学
时

其中

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

实验

上机

1

2

1

2

1

2

1

2

数计

大学信息技术基础 

0

40

24

3

 

 

 

 

 

 

 

物信

计算机网络 
2

32

10

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

科技英语 

2

32

 

 

 

 

2

 

 

 

物信

自动控制原理 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

传感器与检测技术 

2

32

6

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

数字图像处理 

2.5

40

10

 

 

 

 

 

 

3

 

物信

半导体材料 

2

32

10

 

 

 

2

 

 

 

 

物信

数字信号处理B 

2

32

6

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

高频电路B 

2

32

6

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

DSP处理器及其应用 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

计算机组成原理 

2

32

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

集成电路制造系统与调度 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

嵌入式操作系统 

2

32

16

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

系统建模与仿真 

2

32

32

 

 

 

2

 

 

 

 

物信

电力电子技术 

2

32

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

数字通信系统 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

嵌入式系统应用开发 

2

32

24

 

 

 

 

2

 

 

 

物信

电子线路CAD 

2

32

30

2

 

 

 

 

 

 

 

物信

模拟集成电路版图设计 

2

32

20

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

数字集成电路CAD 

2

32

20

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

纳米电子学导论 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

System Verilog

2

32

 

 
 

 

 

 

2

 

物信

射频识别技术及应用 

2

32

8

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

无线传感网技术 

2

32

6

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

linux操作系统 

2

32

32

 

 

 

 

2

 

 

 

物信

光电信息技术 

2

32

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

射频集成电路设计 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

功率集成电路设计 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

半导体光电子学B 

2

32
12

 

 

 

 

 

 

2

 

物信

通信原理B 

2

32

10

 

 

 

 

 

2

 

 

物信

专家系列讲座（微电子学） 

1

16

 

 

 

 

 

 

2

 

注：《大学信息技术基础》为未取得计算机等级一级证书同学选修，但不计学分。
（3）全校性选修课（须修够6学分）

须修人文科学类、公共艺术类、经济管理类校选课共6学分，可在面向全校开设的选修课程中选择。

3、集中性实践环节

（1）实践必修

开课单位

课程名称

学
分

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

1
2

1

2

1

2

1

2

机电中心

电气工程实践 

2

√

机电中心

机械制造工程训练A 

2

√

物信

电子系统设计与实践

2

√

物信

专业训练与实践 

1

√

物信

微电子学专业实验 

1.5

√

物信

C程序设计实践 

1

√

物信

模拟电路课程设计 

1

√

物信

数字电路课程设计B

1

√

物信

数字集成电路课程设计 

1.5

√

物信

模拟集成电路课程设计 

1

√

马院

“思政课”实践

2

√

马院

思政原著导读

2.5

√

军事

军事训练 

1.5

√

小计

20

1.5

4

2

5.5

1

4.5

1.5

0

（2）实践选修

（须修够2学分）

开课单位

课程名称

学
分

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

1

2

1

2

1

2

1

2

物信
高频电路课程设计 
1
 
 
 
 
 
 
√
 
物信
系统建模实践 
1
 
 
 
 
√
 
 
 
物信
单片机应用系统设计 
1
 
 
 
 
 
 
√
 
物信
半导体器件设计与分析 
1
 
 
 
 
 
√
 
 
物信
嵌入式设计工程实践B 
1
 
 
 
 
 
 
√
 
物信
应用电路实践 
1
√
 
 
 
 
 
 
 
4、毕业实习和毕业设计教学安排

（共计18学分）

（1）毕业实习，2学分

（2）毕业设计，16学分

七、其他

学生在修完毕业最低学分180之外，还必须修读“大学生职业生涯规划与管理”、“大学生就业指导”、“大学生心理健康教育”三门课程（各1学分）。以上课程不列入按学分计算的课程范围，但学生必须取得合格成绩后才能准予毕业。

八、备注

学生毕业前必须获得福建省计算机等级考试一级证书。




5.专业主要带头人简介

	姓名
	施隆照
	性别
	男
	专业技术职务
	副教授
	第一学历
	学士

	
	
	出生年月
	196806
	行政职务
	系主任
	最后学历
	硕士

	第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业
	第一学历：1991.07，福州大学，电子技术
最后学历：2009.04，福州大学，通信与信息系统

	主要从事工作与

研究方向
	教学与科研，数据集成电路设计，智能仪器仪表

	本人近三年的主要成就

	在国内外重要学术刊物上发表论文共 10  篇； 出版专著（译著等）    部。

	获教学科研成果奖共4项；其中：国家级 1 项， 省部级 1 项。

	目前承担教学科研项目共 2 项；其中：国家级项目  项，省部级项目 1项。

	近三年拥有教学科研经费共 33  万元， 年均  11 万元。

	近三年给本科生授课（理论教学）共 120 学时；指导本科毕业设计共 7 人次。

	最具代表性的教学科研成果（4项以内）
	序号
	成果名称
	等级及签发单位、时间
	本人署名位次

	
	1
	大学生电子设计竞赛与实践创新能力的培养
	一等奖，2014年福建省第七届高等教育教学成果奖
	第五

	
	2
	建设国家集成电路人才培养基地的实践与创新
	一等奖，福州大学2012年教学成果奖
	第一

	
	3
	大学生电子设计竞赛与实践创新能力的培养
	特等奖，福州大学2012年教学成果奖
	第五

	
	4
	自适应多制式红外解码方法、模块及用该的控制电路模块的控制电路
	发明专利，2014年授权
	独立

	目前承担的主要教学科研项目（4项以内）
	序号
	项目名称
	项目来源
	起讫时间
	经费
	本人承担工作

	
	1
	家用电器触控面板控制芯片的研制
	省科技厅
	2015－2017
	15万
	负责人

	
	2
	“双师型”教师队伍建设机制的探讨
	闽台高等工程教育研究中心
	2013－2015
	0.5万
	负责人

	目前承担的主要教学工作（5门以内）
	序号
	课程名称
	授课对象
	人数
	学时
	课程性质
	授课时间

	
	1
	单片机及智能系统设计
	2013微电
	58
	40
	学科基础
	2015,3-7

	
	2
	教授讲座
	2011微电
	44
	16
	专业必修
	2014,9-12

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	教学管理部门审核意见
	                                            签章


注：填写三至五人，只填本专业专任教师，每人一表。
	姓名
	王少昊
	性别
	男
	专业技术职务
	副教授
	第一学历
	学士

	
	
	出生年月
	1981.11
	行政职务
	系副主任
	最后学历
	博士

	第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业
	2004年，天津大学，电子与信息工程系，学士学位。
2010年，香港理工大学，电子与资讯工程学系，博士学位。

	主要从事工作与

研究方向
	非线性光学与集成光子学

	本人近三年的主要成就

	在国内外重要学术刊物上发表论文共 9 篇； 出版专著（译著等）    部。

	获教学科研成果奖共 1项；其中：国家级   项， 省部级   项。

	目前承担教学科研项目共 4项；其中：国家级项目 2 项，省部级项目 2 项。

	近三年拥有教学科研经费共 126 万元， 年均  42  万元。

	近三年给本科生授课（理论教学）共  312 学时；指导本科毕业设计共 3人次。

	最具代表性的教学科研成果（4项以内）
	序号
	成果名称
	等级及签发单位、时间
	本人署名位次

	
	1
	建设国家集成电路人才培养基地的实践与创新
	福州大学教学成果奖，
福州大学，2012年
	第4

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	目前承担的主要教学科研项目（4项以内）
	序号
	项目名称
	项目来源
	起讫时间
	经费
	本人承担工作

	
	1
	分布式光纤拉曼放大器偏振吸引效应研究
	国家自然科学基金
	2013-2015
	28
	主持

	
	2
	拉曼辅助相位敏感光纤光学参量放大器的机理与特性研究  
	省自然科学基金
	2013-2015
	3
	主持

	
	3
	用单空间模实现连续变量相干光通信的理论与实验研究
	国家自然科学基金
	2012-2015
	56
	参与

	目前承担的主要教学工作（5门以内）
	序号
	课程名称
	授课对象
	人数
	学时
	课程性质
	授课时间

	
	1
	固体物理与半导体物理
	本科生
	30
	64
	专业基础
	2011-2015

	
	2
	通信原理B
	本科生
	60
	32
	选修
	2012-2015

	
	3
	教授讲座
	本科生
	70
	16
	选修
	2011-2015

	
	4
	微电子学概论
	本科生
	70
	16
	专业基础
	2012-2015

	
	5
	
	
	
	
	
	

	教学管理部门审核意见
	                                            签章


	姓名
	魏榕山
	性别
	男
	专业技术职务
	副教授
	第一学历
	大学本科

	
	
	出生年月
	1980年6月
	行政职务
	发展规划与”211工程”办公室副主任
	最后学历
	博士研究生

	第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业
	2003年7月本科毕业于清华大学电子科学与技术专业;

2008年7月博士毕业于清华大学电子科学与技术专业.

	主要从事工作与研究方向
	集成电路设计，微纳电子器件，集成电路工艺.



	本人近三年的主要成就

	在国内外重要学术刊物上发表论文共 12  篇； 出版专著（译著等）1   部。

	获教学科研成果奖共 3 项；其中：国家级   项， 省部级   项。

	目前承担教学科研项目共 2  项；其中：国家级项目 1 项，省部级项目  项。

	近三年拥有教学科研经费共  705   万元， 年均   235万元。

	近三年给本科生授课（理论教学）共 264 学时；指导本科毕业设计共10人次。

	最具代表性的教学科研成果（4项以内）
	序号
	成果名称
	等级及签发单位、时间
	本人署名位次

	
	1
	校教学优秀奖
	二等，福州大学，2014年9月
	1

	
	2
	校教学优秀奖
	三等，福州大学，2012年9月
	1

	
	3
	建设国家集成电路人才培养基地的实践与创新
	福州大学教学成果奖一等奖，2012年8月
	3

	
	4
	《巨磁阻器件》（译著）
	清华大学出版社，2014年1月
	2

	目前承担的主要教学科研项目（4项以内）
	序号
	项目名称
	项目来源
	起讫时间
	经费
	本人承担工作

	
	1
	以应变SiGe层作为输运通道的横向PIN结构Ge量子点红外探测器研究
	国家自然科学基金
	2015-2017
	23
	项目负责人

	
	2
	《半导体器件》核心课程建设
	福州大学
	2015-2017
	10
	项目负责人

	目前承担的主要教学工作（5门以内）
	序号
	课程名称
	授课对象
	人数
	学时
	课程性质
	授课时间

	
	1
	半导体器件
	2012级微电子
	61
	48
	专业基础课
	201401

	
	2
	集成电路制造工艺
	2012级微电子
	61
	40
	专业基础课
	201402

	教学管理部门审核意见
	                                            签章


	姓名
	黄继伟
	性别
	男
	专业技术职务
	副教授
	第一学历
	大专

	
	
	出生年月
	76.09
	行政职务
	无
	最后学历
	博士

	第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业
	1998.07 南京师范大学 测试计量技术及仪器
2008.06 东南大学 电路与系统

	主要从事工作与

研究方向
	射频集成电路设计、射频MEMS设计、射频电路系统设计

	本人近三年的主要成就

	在国内外重要学术刊物上发表论文共6篇；出版专著（译著等）部。

	获教学科研成果奖共项；其中：国家级项，省部级项。

	目前承担教学科研项目共项；其中：国家级项目项，省部级项目1项。

	近三年拥有教学科研经费共15万元，年均5万元。

	近三年给本科生授课（理论教学）共240学时；指导本科毕业设计共24人次。

	最具代表性的教学科研成果（4项以内）
	序号
	成果名称
	等级及签发单位、时间
	本人署名位次

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	目前承担的主要教学科研项目（4项以内）
	序号
	项目名称
	项目来源
	起讫时间
	经费
	本人承担工作

	
	1
	面向服装行业物联网应用的RFID标签芯片设计
	福建省教育厅
	2012-2014
	1.5万
	主持

	
	2
	多跳无线自组织式网络协议平台的研究与实现
	福建省科技厅
	2014-2017
	15万
	主持

	
	3
	面向下一代移动通信应用的射频芯片研究与设计
	福州大学
	2012-2014
	10万
	主持

	
	4
	认知无线电非参数化频谱感知技术的研究
	国家基金
	2013-2015
	25万
	参加

	目前承担的主要教学工作（5门以内）
	序号
	课程名称
	授课对象
	人数
	学时
	课程性质
	授课时间

	
	1
	电磁场
	本科生
	240
	48
	专业基础
	2011~2015

	
	2
	微电子学概论
	本科生
	240
	32
	专业基础
	2011~2015

	
	3
	学科导论
	本科生
	240
	16
	学术讲座
	2011~2015

	
	4
	教授讲座
	本科生
	240
	16
	学术讲座
	2011~2015

	教学管理部门审核意见
	签章


	姓名
	王量弘
	性别
	男
	专业技术职务
	校聘副教授
	第一学历
	学士

	
	
	出生年月
	1976.04
	行政职务
	无
	最后学历
	博士/博士后

	第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业
	第一学历：台湾，义守大学/无线射频电路设计专业，大学/学士
最后学历：2013.01台湾，中正大学/生物医学集成电路设计专业，博士学位，
2013.02－2014.10，台湾成功大学博士后研究，生物医学系统验证与临床实验专业

	主要从事工作与研究方向
	教学科研工作，研究方向：生物医学系统与集成电路设计


	本人近三年的主要成就

	在国内外重要学术刊物上发表论文共  7  篇； 出版专著（译著等）    部。

	获教学科研成果奖共  项；其中：国家级   项， 省部级   项。

	目前承担教学科研项目共 2  项；其中：国家级项目  项，省部级项目 1 项。

	近三年拥有教学科研经费共  12   万元， 年均   6  万元。

	近三年给本科生授课（理论教学）共  48  学时；指导本科毕业设计共  3   人次。

	最具代表性的教学科研成果（4项以内）
	序号
	成果名称
	等级及签发单位、时间
	本人署名位次

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	目前承担的主要教学科研项目（4项以内）
	序号
	项目名称
	项目来源
	起讫时间
	经费
	本人承担工作

	
	1
	应用于低功耗蓝牙4.0之无线心电信号检测系统
	福州大学
	201402-201701
	10万
	主持人

	
	2
	集成电路创新集群子课题研究
	省发改委
	201410-201412
	2万
	主持人

	
	3
	
	
	
	
	

	目前承担的主要教学工作（5门以内）
	序号
	课程名称
	授课对象
	人数
	学时
	课程性质
	授课时间

	
	1
	SoC设计
	本科生四年级
	35
	40
	专业选修
	2015秋季

	
	2
	教授讲座
	本科生四年级
	60
	4
	必修
	2015秋季

	
	3
	学科导论
	本科生一年级
	60
	4
	必修
	2015秋季

	教学管理部门审核意见
	                                            签章


6.教师基本情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业技术职务
	第一学历毕业学校、专业、学位
	最后学历毕业学校、专业、学位
	现从事专业
	拟任课程
	专职

/兼职

	1
	施隆照
	男
	47
	副教授
	福州大学，电子技术，学士
	福州大学，通信与信息系统，硕士
	电路与系统
	单片机及智能系统设计
	专职


	2
	王少昊
	男
	34
	副教授
	天津大学，电子与信息工程，学士
	香港理工大学，电子与资讯工程，博士
	非线性光学与集成光子学
	固体物理与半导体物理，通信原理
	专职

	3
	魏榕山
	男
	35
	副教授
	清华大学，电子科学与技术，工学学士
	清华大学，电子科学与技术，工学博士
	集成电路设计，微纳电子器件，集成电路工艺
	半导体器件，集成电路工艺
	专职

	4
	王量弘
	男
	39
	校聘副教授
	台湾义守大学，无线射频电路设计专业，学士
	台湾中正大学，生物医学集成电路设计专业，博士
	微电子技术，生物医学集成电路设计专业
	SOC设计
	专职

	5
	黄继伟
	男
	39
	副教授
	南京师范大学，测试计量技术及仪器
	东南大学，电路与系统，博士
	电路与系统
	电磁场
微电子学概论
	专职



	6
	王仁平
	男
	43
	副教授
	中国纺织大学，工业自动化，学士
	福州大学，电路与系统，硕士
	集成电路设计
	逻辑设计与FPGA、数字集成电路设计
	专职



	7
	陈金伙
	男
	36
	副教授
	兰州大学，
微电子与固体电子学，学士
	兰州大学，
微电子与固体电子学，博士
	微纳电子器件
	 量子力学与固体物理、半导体物理A
	专职



	8
	林伟
	男
	47
	副研究员
	福州大学，机械制造，学士
	福州大学，材料学，博士
	电路系统
	集成电路版图设计
	专职

	9
	阴亚东
	男
	34
	副研究员
	北京交通大学，电气工程及其自动化，学士
	中国科学院微电子研究所，微电子学与固体电子学，博士
	大规模模拟射频集成电路设计
	射频集成电路设计
	专职


	10
	陈传东
	男
	33
	讲师
	福州大学，电子科学与技术，学士
	福州大学，电路与系统，硕士
	集成电路
	电路分析、集成电路可测性设计
	专职

	11
	陈群超
	男
	32
	助理研究员
	西安电子科技大学，电子科学与技术，学士
	西安电子科技大学，电力电子与电力传动，硕士
	集成电路
	spice设计与实践
	专职



	12
	黄世震
	男
	47
	高工
	福州大学，
应用物理，
学士
	福州大学，
材料学，
博士

	集成电路设计
嵌入式
	嵌入式系统
	专职

	13
	杨涛
	男
	31
	讲师
	厦门大学，物理学，学士
	厦门大学，微电子与固体电子学，博士
	微电子
	嵌入式系统/操作系统
	专职

	14
	李凡阳
	男
	32
	讲师
	西安交通大学，电子科学与技术，学士
	中国科学院电子学研究所，微电子学与固体电子学，博士
	微电子
	半导体材料
	专职



	15
	陈伟
	男
	38
	助理研究员
	福州大学，
应用物理，
学士
	福州大学，
微电子学与固体电子学，硕士
	微电子
	数理方法,模拟课程设计,专业训练与实践
	专职



	16
	江浩
	女
	41
	讲师
	南京航空航天大学
	厦门大学，
微电子学与固体电子学，硕士
	集成电路设计
	数字电路,   HSPICE模拟设计与实验、模拟集成电路版图设计
	专职

	17
	屈艾文
	女
	35
	讲师
	上海大学，微电子学与固体电子学，学士
	燕山大学，电子工程及自动化，硕士
	微电子
	模拟集成电路设计，集成电路测试与封装，模拟电子技术课程设计

	专职

	18
	张红
	女
	37
	讲师
	沈阳航空工业学院，电子技术，工科学士学位
	福州大学，电路与系统，硕士研究生
	半导体材料与器件
	模拟电子线路、信号与系统
	专职

	19
	张志晓
	男
	30
	助理研究员
	福州大学，电子科学与技术，学士


	福州大学，微电子学与固体电子学，硕士
	集成电路设计、嵌入式系统
	数字集成电路设计、嵌入式系统设计开发、LINUX/安卓软件应用开发
	专职

	20
	张雅珍
	女
	34
	助理研究员
	福州大学，应用物理学，学士
	福州大学，微电子学与固体电子学，硕士
	微电子
	Linux操作系统，操作系统实践
	专职

	21
	胡炜
	男
	32
	助理研究员
	西安电子科技大学，电子科学与技术，学士
	西安电子科技大学，微电子与固体电子学，硕士
	微电子，集成电路设计
	数模混合集成电路设计，功率集成电路设计，集成电路EDA技术
	专职

	22
	高海云
	女
	37
	助理研究员
	福建省师范大学，应用数学，学士
	福州大学，运筹学，硕士
	微电子
	系统建模与仿真
	专职

	23
	王法翔
	男
	37
	实习研究员
	西安交通大学，微电子学与固体电子学，硕士，
	西安交通大学，微电子学与固体电子学，硕士，
	数字集成电路设计验证，SOC
	
	专职


7.主要课程开设情况一览表

	序号
	课程名称
	课程

总学时
	课程

周学时
	授课教师
	授课学期

	1
	 电路分析
	48
	3
	陈传东
	2

	2
	 模拟电路
	64
	4
	张红
	3

	3
	 数理方法
	48
	3
	陈伟
	3

	4
	 单片机及智能系统设计
	40
	3
	施隆照
	4

	5
	 数字电路B
	48
	3
	江浩
	4

	6
	 量子力学与固体物理
	64
	4
	陈金伙
	4

	7
	 信号与系统
	64
	4
	张红
	4

	8
	 电磁场
	48
	3
	黄继伟
	5

	9
	 模拟集成电路设计
	48
	3
	屈艾文
	5

	10
	 微机原理与嵌入式系统基础
	56
	4
	杨涛
	5

	11
	 半导体物理A
	48
	3
	陈金伙
	5

	12
	 半导体器件
	48
	3
	魏榕山
	5

	13
	 逻辑设计与FPGA
	48
	3
	王仁平
	5

	14
	 SPICE模拟设计与实验
	32
	2
	江浩
	5

	15
	 数字集成电路设计
	48
	3
	王仁平
	6

	16
	 集成电路制造工艺
	 40
	3
	魏榕山
	6

	17
	 嵌入式系统应用开发
	32
	2
	张志晓
	6

	18
	 集成电路可测性设计
	40
	3
	陈传东
	7

	19
	 SOC设计
	40
	3
	王量弘
	7

	20
	毕业设计
	
	
	
	8


8.其他办学条件情况表

	专业名称
	集成电路设计与集成系统
	开办经费及来源
	省政府及学校拨款

	申报专业副高及以上职称(在岗)人数
	10
	其中该专业

专职在岗人数
	10
	其中校内

兼职人数
	0
	其中校外兼职人数
	0

	是否具备开办该

专业所必需的图书资料
	具备
	可用于该专业的

教学实验设备

（千元以上）
	50
（台/件）
	总 价 值

（万元）
	350

	序

号
	主要教学设备名称（限10项内）
	型    号

规    格
	台(件)
	购 入 时 间

	1
	计算机
	HP Pro 3330MT
	41
	2009-05-01

	2
	数字开发系统FPGA开发板
	Xilinx XUP Virtex-II
	41
	2009-05-01

	3
	计算机
	DELL 380MT
	41
	2010-04-22

	4
	直流电子负载
	Aglient 6060B
	3
	2009-07-01

	5
	实验板
	DE2-115
	25
	2013-01-06

	6
	数字万用表
	Aglient 34401A
	3
	2009-07-01

	7
	场效应管测试仪
	BJ2922B
	6
	2009-05-01

	8
	高频小功率晶体管ft测试仪
	QG24-Ft
	6
	2009-05-01

	9
	IC设计软件(Cadence)
	大学计划软件(3年)
	1
	2013-05-12

	10
	IC设计软件(SYNOPSYS)
	大学计划软件(3年)
	1
	2013-07-02

	备注
	
	
	
	


注：若为医学类专业应附医疗仪器设备清单。

9.学校近三年新增专业情况表

	学校近三年（不含本年度）增设专业情况       

	序  号
	专 业 代 码
	本/专科
	专   业   名   称
	设 置 年 度

	1
	080801
	本科
	自动化
	2013年

	2
	080902
	本科
	软件工程
	2013年

	3
	080906
	本科
	数字媒体技术
	2013年

	4
	081401
	本科
	地质工程
	2014年

	5
	130507
	本科
	工艺美术
	2014年

	6
	120701
	本科
	工业工程
	2014年

	7
	080407
	本科
	高分子材料与工程
	2015年

	8
	080205
	本科
	工业设计
	2015年

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
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